Obudowa - Core P3 Pro Tempered Glass -
Snow Edition

Indeks: 281055 Producent: Thermaltake Kod producenta: CA-1G4-00M6WN-09

Cena: 814.05 zt

Opis

Obudowa - Core P3 Pro Tempered Glass - Snow Edition
Producent: Thermaltake

Wiasciwosci

e Opis

e Typ obudowy Midi Tower

e Format obudowy ATX

e Format obudowy Micro ATX

e Format obudowy Mini-ATX

e Format obudowy E-ATX

e Okno Szkto hartowane

e Liczba miejsc montazowych (sumaryczna)9

* Miejsca montazowe 3,5" wewn. 4

e Miejsca montazowe 3,5" zewn. 0

e Miejsca montazowe 5,25" zewn. 0

e Miejsca montazowe 5,25" wewn. 0

e Miejsca montazowe 2,5" wewn.5

e Miejsca montazowe 2,5" zewn. 0

e Air Duct Nie

e Kolor (wyliczeniowy) Biaty

e Wymiary 535*268*500 mm

e \Waga 12.5

e Zigcza na przednim panelul x USB Typ C

e Zlacza na przednim panelu 2 x USB 3.0

e Zlacza na przednim panelu 1 x stuchawki

e Zlacza na przednim panelu 1 x mikrofon

e Pozostate parametry Wsparcie wentylatoréow: Prawy bok: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 3 x 140mm, 2 x
140mm, 1 x 140mm Bracket (front lub top): 1 x 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x
140mm Wielko$¢ chtodnicy: Prawy bok: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm, 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm
Bracket (front lub top): 1 x 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm, 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Maksymalna
diugoséiwysokosé: Wysokosé chtodzenia procesora: 180mm Dtugos$é karty graficznej: 330mm (z
rezerwuarem) | 450mm (bez rezerwuara) Dtugos¢ zasilacza: 200mm
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